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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T6346《电子设备用固定电容器》的第14部分。GB/T6346已经发布了以下部分:
———第1部分:总规范;
———第2部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器;
———第2-1部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平

E和EZ;
———第3部分:分规范 表面安装 MnO2固体电解质钽固定电容器;
———第3-1部分:空白详细规范 表面安装 MnO2固体电解质钽固定电容器 评定水平EZ;
———第4部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器;
———第4-1部分:空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平E;
———第5部分:分规范 额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和

一般要求;
———第5-1部分:空白详细规范 额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器 评定水平E;
———第6部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器;
———第6-1部分:空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平E;
———第7部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器;
———第7-1部分:空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E;
———第8部分:分规范 1类瓷介固定电容器;
———第8-1部分:空白详细规范 1类瓷介固定电容器 评定水平EZ;
———第9部分:分规范 2类瓷介固定电容器;
———第9-1部分:空白详细规范 2类瓷介固定电容器 评定水平EZ;
———第11部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器;
———第11-1部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 

评定水平EZ;
———第13部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器;
———第13-1部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ;
———第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器;
———第14-1部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平DZ;
———第15部分:分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器;
———第15-1部分:空白详细规范 固体电解质箔电极钽固定电容器 评定水平E;
———第15-2部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平E;
———第15-3部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽固定电容器 评定水平E;
———第16部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器;
———第16-1部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ;
———第17部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器;
———第17-1部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平E

和EZ;
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———第18部分:分规范 固体(MnO2)和非固体电解质片式铝固定电容器;
———第18-1部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO2)电解质铝固定电容器 评定水平EZ;
———第18-2部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平E;
———第19部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器;
———第19-1部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器

评定水平EZ;
———第21部分:分规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器;
———第21-1部分:空白详细规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ;
———第22部分:分规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器;
———第22-1部分:空白详细规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ;
———第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器;
———第25部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器;
———第25-1部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ;
———第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器;
———第26-1部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ。
本文件代替GB/T6346.14—2015《电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电源电磁干

扰用固定电容器》,与GB/T6346.14—2015相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了电容器适用的电源线之间的直流电压,从1000V提高到1500V(见1.1,2015年版的1.1);
———增加了“本文件规定的电容器所连接交流电源的过电压类别应从IEC60664-1中选取”(见1.2);
———增加了标志a.c.和d.c.分别表示交流和直流(见1.6);
———删除了X3类电容器和Y3类电容器(见2015年版的1.5.3和1.5.4);
———更改了Y2类电容器交流额定电压最高值从300V提高到500V(见1.7.2和表10,2015年版

的1.5.4和表10);
———更改了Y2类电容器耐久性试验前施加的峰值脉冲电压按标称电容量进行划分(见1.7.2,

2015年版的1.5.4);
———更改了阻燃性类别允许的最低类别C级提高到优先类别为B级,对于体积小于1750mm3允

许为C级(见2.2.6和4.17,2015年版的2.2.6和4.17);
———增加了绝缘软管、胶带、热缩套管、绝缘引线的额定电压、额定温度、阻燃性要求(见2.3);
———增加了在抽样中对于瓷介电容器根据相对电容率进行分组的规定(见3.4.3.1);
———删除了评定水平D的规定(见2015年版的表4、表5、表7、表8);
———更改了Y类电容器采用直流试验电压替代交流试验电压进行试验时的电压,由1.8倍更改为

1.5倍(见3.5,2015年版的3.5);
———更改了延期交货时的重新检验时间间隔从不超过3个月为不超过3年(见3.5.3,2015年版的

3.5.3);
———更改了Y1类、Y2类电容器部分爬电距离电气间隙(见表9,2015年版的表9);
———更改了耐电压试验的试验条件(见表10,2015年版的表10);
———增加了瓷介电容器测量频率的补充规定(见4.2.3);
———增加了“当进行预处理时,初始测量应在预处理后进行”的规定(见4.4,4.6,4.8.2,4.9.2,

4.13.1,4.15.1);
———增加了恒定湿热试验条件具体规定(见4.12.2);
———增加了耐久性试验中保险丝的规定(见4.14.1);
———增加了耐久性试验中对于规定额定温度的RC组件应测量电容器的外壳温度的规定(见4.14.3);
———更改了电容器耐久性试验的冲击电压(见4.14.3和4.14.4,2015年版的4.14.3和4.14.4);
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———增加了对于>10μF的X类电容器在耐久性试验电路中电阻的规定(见4.14.3.1);
———增加了仅含陶瓷和金属的SMD电容器可省略阻燃试验(见4.17);
———增加了可选的阻燃性试验替代方法(见4.17.2);
———更改了自燃性试验的试验线路中贮能电容器Ct值(见4.18.2,2015年版的4.18.2);
———增加了规范性附录H“在直流应用中使用已经安全批准的交流电容器时的附加要求”和规范

性附录I“在高湿度工作条件下要求稳定性应用的耐湿强度等级”(见附录H和附录I)。
本文件等同采用IEC60384-14:2013《电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电源电磁

干扰用固定电容器》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———纳入了IEC60384-14:2013/AMD1:2016的修正内容,所涉及的条款的外侧页边空白位置用

垂直双线(‖)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC165)归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、厦门法拉电子股份有限公司、湖南艾华集团股份有

限公司。
本文件主要起草人:刘学孔、黄顺达、殷宝华。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1993年首次发布为GB/T14472—1993,1998年第一次修订;
———2015年第二次修订,编号调整为GB/T6346.14—2015;
———本次为第三次修订。
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引  言

  电子设备用固定电容器属于电子信息产业中广泛应用的基础元件,随着电子设备的高频化发展,电
磁干扰带来的问题日益突出。抑制电磁干扰用固定电容器通常安装在电源跨线电路中,起到滤波、消除

火花等作用,以保证电子设备的电气安全,在电子线路中发挥着重要作用。本文件的目的在于规范该类

电容器的安全性能要求、质量评定程序、试验和测量程序等,以指导行业更加有效地解决产品质量评价

问题。

GB/T6346《电子设备用固定电容器》系列文件由总规范、分规范、空白详细规范构成,拟由以下四

十八个部分构成。
———第1部分:总规范。目的在于规定电子设备用固定电容器的术语、质量评定程序、试验方法和

测量程序等。
———第2部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属

化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范

中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第2-1部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平

E和EZ。目的在于确立评定水平为E和EZ的金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定

电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范

要求的详细规范的编制导则。
———第3部分:分规范 表面安装 MnO2固体电解质钽固定电容器。目的在于确立表面安装

MnO2固体电解质钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的

质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第3-1部分:空白详细规范 表面安装 MnO2固体电解质钽固定电容器 评定水平EZ。目的

在于确立评定水平为EZ的表面安装 MnO2固体电解质钽固定电容器详细规范的格式、编排

和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第4部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器。目的在于确立固体和非固体电解质铝电

容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量

方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第4-1部分:空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平E。目的在于确立评定水平

为E的非固体电解质铝电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个

符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第5部分:分规范 额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和

一般要求。目的在于确立额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器的术语和定

义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细

节,以及给出一般性能要求。
———第5-1部分:空白详细规范 额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器 评定水

平E。目的在于确立评定水平为E的额定电压不超过3000V的直流云母介质固定电容器详

细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详

细规范的编制导则。
———第6部分:分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属化聚碳酸酯

膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定
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程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第6-1部分:空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平E。目的在

于确立评定水平为E的金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本

内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第7部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属箔式聚苯

乙烯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量

评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第7-1部分:空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E。目的

在于确立评定水平为E的金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和

基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第8部分:分规范 1类瓷介固定电容器。目的在于确立1类瓷介固定电容器的术语和定义、

优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以
及给出一般性能要求。

———第8-1部分:空白详细规范 1类瓷介固定电容器 评定水平EZ。目的在于确立评定水平为

EZ的1类瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合

上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第9部分:分规范 2类瓷介固定电容器。目的在于确立2类瓷介固定电容器的术语和定义、

优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以
及给出一般性能要求。

———第9-1部分:空白详细规范 2类瓷介固定电容器 评定水平EZ。目的在于确立评定水平为

EZ的2类瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合

上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第11部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。目的在于

确立金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值

和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般

性能要求。
———第11-1部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 

评定水平EZ。目的在于确立评定水平为EZ的金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质

直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范

或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第13部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属箔式聚丙烯

膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定

程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第13-1部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ。

目的在于确立评定水平为E和EZ的金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格

式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编

制导则。
———第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器。目的在于确立抑制电源电磁干扰用固

定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和

测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第14-1部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平DZ。目的在于确

立评定水平为DZ的抑制电源电磁干扰用固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要

求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
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———第15部分:分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器。目的在于确立非固体或固体电解质

钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试
验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

———第15-1部分:空白详细规范 固体电解质箔电极钽固定电容器 评定水平E。目的在于确立

评定水平为E的固体电解质箔电极钽固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要

求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第15-2部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平E。目的在于确立评

定水平为E的固体电解质烧结钽固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编

写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第15-3部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽钽固定电容器 评定水平E。目的在

于确立评定水平为E的固体电解质和多孔阳极钽钽固定电容器详细规范的格式、编排和基本

内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第16部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器。目的在于确立金属化聚丙烯膜介

质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程

序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第16-1部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ。

目的在于确立评定水平为E和EZ的金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器详细规范的格式、
编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制

导则。
———第17部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器。目的在于确立金属化聚丙

烯膜介质交流和脉冲固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的

质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第17-1部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平E和

EZ。目的在于确立评定水平为E和EZ的金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器详细

规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细

规范的编制导则。
———第18部分:分规范 固体(MnO2)和非固体电解质片式铝固定电容器。目的在于确立固体

(MnO2)和非固体电解质片式铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中

选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第18-1部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO2)电解质铝固定电容器 评定水平EZ。目

的在于确立评定水平为EZ的表面安装固体(MnO2)电解质铝固定电容器详细规范的格式、编
排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制

导则。
———第18-2部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平E。目的在于确立

评定水平为E的非固体电解质片式铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要

求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第19部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器。目的在于

确立表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值

和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般

性能要求。
———第19-1部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器

评定水平EZ。目的在于确立评定水平为EZ的表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质

直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范
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或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第20部分:分规范 表面安装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器。目的在于确立表面安

装金属化聚苯硫醚膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选

择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第21部分:分规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器。目的在于确立表面安装1类多层

瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、
试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。

———第21-1部分:空白详细规范 表面安装用1类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ。目的在

于确立评定水平为EZ的表面安装1类多层瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本内

容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第22部分:分规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器。目的在于确立表面安装用2类多

层瓷介固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程

序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第22-1部分:空白详细规范 表面安装用2类多层瓷介固定电容器 评定水平EZ。目的在

于确立评定水平为EZ的表面安装用2类多层瓷介固定电容器详细规范的格式、编排和基本

内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第23部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器。目的在于

确立表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器的术语和定义、优先额定值

和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般

性能要求。
———第23-1部分:空白详细规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容

器 评定水平EZ。目的在于确立评定水平为EZ的表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜

介质直流固定电容器详细规范的格式、编排和基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总

规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器。目的在于确立表面安装

导电聚合物固体电解质钽固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适

用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第25部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器。目的在于确立表面安装

导电高分子固体电解质铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适

用的质量评定程序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第25-1部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ。目的

在于确立评定水平为EZ的表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器详细规范的格式、编排和

基本内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
———第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器。目的在于确立导电高分子固体电

解质铝固定电容器的术语和定义、优先额定值和特性,并从总规范中选择适用的质量评定程

序、试验和测量方法及补充细节,以及给出一般性能要求。
———第26-1部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ。目的在

于确立评定水平为EZ的导电高分子固体电解质铝固定电容器详细规范的格式、编排和基本

内容的要求,为编写者提供一个符合上层总规范或分规范要求的详细规范的编制导则。
本文件是分规范,是对抑制电源电磁干扰用固定电容器具体术语定义、优先额定值和特性、质量评

定程序、试验和测量方法等方面的具体规定。本文件是在IEC60384-1:2016《电子设备用固定电容

器 第1部分:总规范》的基础上编制而成的。
本文件的制定为快速发展的抑制电源电磁干扰用固定电容器的产品研制、生产与检测提供了依据。
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电子设备用固定电容器
第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用

固定电容器

1 总则

1.1 范围

本文件适用于抑制电源电磁干扰用固定电容器和电阻器-电容器的组件,这些电容器和电阻器-电
容器组件(RC组件)连接到交流电源或其他电源上,其电源线之间标称电压为有效值不超过1000V且

频率不超过100Hz的交流电压或不超过1500V的直流电压。

1.2 目的

本文件的主要目的是对这种类型的电容器规定优先额定值和特性,并从IEC60384-1:2016中选择

适用的质量评定程序、试验和测量方法,以及给出这种类型电容器的一般性能要求。引用本文件的详细

规范中规定的试验严酷等级和要求应具有相同或更高的性能水平,不允许降低性能水平。
本文件的另一目的是向国家批准的试验室提供安全性试验一览表。
本文件规定的电容器所连接交流电源的过电压类别应从IEC60664-1中选取。

1.3 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2421—2020 环境试验 概述和指南(IEC60068-1:2013,IDT)
注:GB/T2421—2020被引用的内容与IEC60068-1:1988被引用的内容无技术差异。

ISO7000-0434:2004 设备用制图符号 索引和大纲(Graphicalsymbolsforuseonequipment—

Indexandsynopsis)

IEC60060-1:2010 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(High-voltagetesttech-
niques—Part1:Generaldefinitionsandtestrequirements)

注:GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,MOD)

IEC60063 电阻器和电容器优先数系(Preferrednumberseriesforresistorsandcapacitors)
注:GB/T2471—1995 电阻器和电容器优先数系(IEC60063:1963,IDT)

IEC60065:2014 音频、视频及相关电子设备 安全性要求(Audio,videoandsimilarelectronic
apparatus—Safetyrequirements)

注:IEC60065:2014被引用的内容与IEC60065:2001被引用的内容无技术差异。

IEC60068-2-17 环境试验 第2-17部分 试验 Q:密封(Environmentaltesting—Part2-17:

Tests—TestQ:Sealing)
注:GB/T2423.23—2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封(IEC60068-2-17:1994,IDT)

IEC60384-1:2016 电子设备用固定电容器 第1部分:总规范(Fixedcapacitorsforuseinelec-
tronicequipment—Part14:Sectionalspecification—Fixedcapacitorsforelectromagneticinterference
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